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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1、 标记:客户无要求时默认添加我司全套标记+周期（YYWW）
2、 验收标准：IPC 3 级
3、 文件问题处理方式
当数据文件与图纸要求不一致时，按如下方式操作：
1）客户已在图纸要求中明确对两者要求不一致的处理方法时，按照客户提供的要求处理，若发现客户的要求不合理，需与客户再确认处理方法；
2)若客户未在图纸要求中明确处理方法时，需与客户确认处理方法；
4、 线路以及焊盘设计要求
1） 线路图形至外形边的距离要求
如客户提供的设计文件中的线路图形距离外形边的距离不能满足表1所示要求，又未做特别说明时，需与客户确认。当图形到板边距离不足导致露铜时，允许直接削铜，保证外形和V-CUT 不露铜。
                 表1图形至外形边、V-cut线中心距离
	项目
	条件
	最小间距

	图形至外形边的距离
	内层
	0.50 mm（20mil）

	
	外层
外层
	0.35 mm（14mil）

	V-cut线中心到图形距离
	0.4 mm≤板厚≤1.5 mm
	0.50 mm（16mil）

	
	1.5 mm＜板厚≤2.4 mm
	0.60 mm（20mil）

	
	2.4 mm＜板厚≤3.2 mm
	0.70 mm（24mil）


2） 网格/铺铜设计
①客户提供的数据文件中的网格线宽不符合表2要求时，允许调整网格线宽或用铺实心铜代替网格。
表 2  网格线宽、间距
	基铜厚度T
	T≤35μm
	T>35μm

	网格间距
	11mil
	13mil


②如客户无特殊要求，允许在工艺边各线路层做铺铜处理。
③若外层线路有图形分布不均匀，或有孤立线、孤立焊盘的设计，客户没有设计网格或者铺实心铜时，允许直接铺铜。
3) 允许直接删除内层无电气连接功能的孤立焊盘。

5.阻焊设计要求
1).客户无特殊要求，允许对BGA处过孔做阻焊盖孔同时塞孔处理。
2）若客户在金手指顶端2mm范围内设计过孔，允许对此类过孔做阻焊盖孔处理
3）SMT焊盘间距≥0.23mm（9mil）时，保留阻焊桥；反之，取消阻焊桥。(如果有小于9mil又要求有阻焊桥则有特殊说明)
4)若客户无特殊要求，允许对金手指区域按无阻焊覆盖处理。
6.字符丝印设计
1）如有字符上过孔焊盘，且入孔数量较多时，允许移开或掏掉处理。
2）字符不允许上孔环和表面贴装焊盘，若客户设计的字符在孔环和表面贴装焊盘上，允许移开或掏掉处理。
3）板外的字符允许直接删除。

4）若客户设计出现字符重叠的情况，最开始的3单与客户确认处理方式，后续统一按照客户确认结果处理，不再确认。
7.外形、槽孔加工要求
1）客户提供的加工说明、图纸与设计文件三者间尺寸有不统一时，需与客户确认处理方式。
2）如无特殊说明，允许外形内角有R1.0mm的圆弧。当客户设计有外形内直角时，允许按照R1.0mm的圆弧制作。
3）单板尺寸最小单边≤20mm时，尽量以V槽、桥连或者二者混合方式拼板生产，板厚≥1.0mm时优先采用V槽方式。
4）若客户在工艺边上设计的NPTH孔无法作为定位孔且文件中无特殊要求时，允许在工艺边上添加孔径大小为2mm~4mm的NPTH孔作为定位孔。
5）若无特殊说明，默认客户设计文件的孔径为成品孔径。
6）若有重孔时，允许删除其中重叠的小孔。
7）允许对PTH孔径进行适量调整，但必须与客户EQ确认。
8）无特殊要求时，金手指倒角深度0.50mm,角度取45°
9）若客户设计的过孔无法满足IPC 3级的制作要求时，需与客户EQ确认。
预审部分： 
1.叠层要求
若客户提供文件格式为原始设计文件且未注明多层板4层以上（含4层）叠层的顺序，允许按照我司设计软件中的叠层顺序生产。
CAM部分： 
